
新闻稿
VICTREX® PEEK® 在SEMICON China 2007 展示半导体行业主要应用
VICTREX® PEEK® 聚合物及VICOTE™ 涂料高性能材料的领先制造商英国威格斯公司（Victrex plc）在中国国际半导体设备与材料展览会暨研讨会 (SEMICON CHINA 2007) 的3309号展台上，展示公司在半导体领域的一系列专有技术。
在展示的多种应用中包括了CMP保持环与晶圆转运箱。VICTREX PEEK正被广泛认同为晶圆传输与储存应用的首选材料，尤其是前开式晶圆盒（FOUP）与晶圆转运箱。随着晶圆尺寸、产量及单个晶圆成本逐渐增大，通过降低因不同工艺步骤产生的晶圆污染与损失而提高产量的压力越来越大。
要达到这个目标，业界不断找寻综合一系列关键要求的转运箱材料。这些关键要求包括：高纯度、可加工性、耐磨耗性能、化学稳定性、载荷条件下的尺寸稳定性、耐磨损性能、低颗粒产生率、长期可靠性、晶圆平面的精密度、易于清洁与维护、防污染、ESD性能、适应不同温度与气体环境的兼容性及阻燃性能。
VICTREX PEEK聚合物经验证能够为晶圆转运箱应用提供理想的综合性能，包括出色的耐化学品性能、优异的耐磨损性能，尤其是低颗粒产生率特性。VICTREX PEEK的粒子脱落特性优于其它同类材料，而且可萃取物的水平更非常低。
威格斯公司亚太地区市务经理ST Namgoong称：“我们目前向中国大陆、日本、韩国和台湾的许多晶圆制造厂供应 VICTREX PEEK。在半导体领域，尤其是晶圆盒应用方面，VICTREX PEEK因其具有固有高纯度、高强度、耐化学品性能、耐高温性能及电气性能，对于产品的成败起着决定性作用。此外，VICTREX PEEK凭借这些独特性能，获广泛认可为制造CMP环的首选高性能热塑性材料之一。”
VICTREX PEEK能够满足低摩擦系数和高耐磨损性等多种CMP环的标准要求。它不但具有极紧密公差的加工能力，而且可以兼容浆液 (slurries) 等工艺成分，在加工过程中PEEK CMP环能磨平更多的晶圆，从而减少停工时间和降低每个晶圆的生产成本。VICTREX PEEK已经被证明为CMP环的理想材料。
化学机械磨平 (chemical mechanical planarization, CMP) 是半导体晶圆制造工艺的关键步骤，它需要严格的工艺控制、紧密公差及高质量的表面形貌与平面度。随着产品与电子设备趋于小型化，对加工能力的需求不断增加，所有这些因素也变得越来越重要，故对构成CMP工艺关键部件的保持环的特性提出了更高要求。
CMP 保持环设计用于在晶圆磨平时盛装晶圆并确定晶圆的位置，能产生低抛光率，并生成具有紧密平整度公差的均匀表面抛光。此外，它还具有低颤动特性的高材料稳定性。但是，只有选择适当的CMP环材料加上正确的设计，这些特性才能实现，特别是如果保持环底面非常平整，晶圆制造的产量就会较高。
在Semicon China 2007展会上，威格斯公司还将介绍超高纯度的 VICTREX PEEK (VICTREX UHP PEEK)。这种特别生产的聚合物材料，能够满足清洁室、湿加工、医药加工与分析化学应用对纯度的最严格要求。VICTREX UHP PEEK不仅具有VICTREX 标准级别产品的全部机械性能、化学性能、热性能与摩擦性能，而且还不含任何可能析出到液体或在真空或高温环境下发生释气的成分。
关于威格斯公司 (Victrex plc)

英国威格斯公司 (Victrex plc) 是全球领先的高性能材料制造商，其产品包括VICTREX® PEEK® 聚合物和VICOTE™ 涂料。威格斯的产品是世界质量最佳的材料之一，提供独特的综合性能，帮助加工商和终端用户达到最理想的成本节省和性能目标，并开发出别众不同的优质产品。


威格斯公司的材料广泛应用于不同市场，包括工业、航空、汽车、电子、食品加工以及医疗设备领域，Invibio® 是威格斯的生物材料业务部门，为医疗设备制造商提供专用的材料和服务。

威格斯公司总部位于英国，在日本与日本三井化学公司 (Mitsui Chemicals) 建立了一家合资企业。最近，公司在上海开设了一家全新的商业和技术支持设施，名为「威格斯亚洲创新与技术中心」，为该地区的客户提供快速的实际应用服务。威格斯的工作团队由专注于市场开发、销售和技术的专家构成，在世界各地与客户共同工作，帮助他们开发新的应用和原型构建，提供产品性能数据和处理技术。要了解更多信息，请访问公司网站http://sc.victrex.com 或 www.victrex.mobi
。

附注：
VICTREX为英国威格斯公司注册商标。
PEEK及PEEK-HT 是英国威格斯公司在中国大陆、香港、台湾、韩国和新加坡的注册商标。
VICOTE 是英国威格斯公司的商标。
－ 完 －
第1页

